TASNEE an

LD 1925AS

Alcak Yogunluklu Polietilen (LDPE)

Ustiin optik 6zelliklere ve distk
surtunme direncine sahip;

sirink film ve esnek ambalajlar icin
optimize edilmis katkili cozim.
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Kusursuz optik netlik ve optimum

akiskanlik dengesi.

() Akiskanlik (MFI)

1.90

g/10min (190°C/2.16 kg)

&5 Erime / Yumusama

111°C

Vicat: 94°C

-

&5 Parlaklik ve Netlik

100 GU......

Bulaniklik (Haze): <%7.0
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Dusuk surtunme, yuksek esneme
ve ¢cekme dayanimi.

Kopma Uzamasi (MD / TD)

%250 [ %600

Cekme Dayanimi (MD / TD)

18 / 26 MPa

Sirtinme Katsayisi (COF)

Icerigindeki kaydirici (slip) ve bloklasma onleyici (0
(anti-block) katkilar sayesinde uretim hattinda dusuk /o

surtunme sagdlarken, mekanik butunlugunu korur.
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Ince filmden gida ambalajina esnek ve
guvenilir performans.
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Sirink Film (Shrink Film) - En yuksek verim Torba ve Posetler

Tavsiye Edilen Kalinhk:

Gida Ambalajlari (Food Packaging) Yuzey Koruma Filmleri
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Ne Zaman Secilir?
Uretim hizini ve film kalitesini artirmak istediginizde dogru tercih.

Hazir Katki Paketi Gerektiginde:
Distik strtiinme (slip) ve bloklasma onleyici (anti-blocking) katkilarin tiretim 6ncesi
formulasyona dahil olmasi isteniyorsa.

Yiiksek Optik Beklenti Varsa:
Ambalajda mikemmel parlaklik (100 GU) ve distik bulaniklik (Haze <%7)

hedefleniyorsa.

Kolay Islenebilirlik Arandiginda:
Standart PE ekstriiderlerinde (6nerilen sisirme orani 2:1 ile) puriizsiiz proses

deneyimi isteniyorsa.
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Ne Zaman Secilmez?
Yanlis uygulama veya kosullar performansi kisitlar.

Saf Polimer ihtiyacinda:

Formiilasyonda kaydirici (slip) veya bloklasma onleyici katkilarin bulunmasi son
aranunuz icin istenmeyen bir durumsa.

Yuksek Isi Uygulamalarinda:

Son urin yuksek sicakliklara maruz kalacaksa (Vicat Yumusama Noktasi: 94°C /
Erime: 111°C).

Asiri Kalin Film Uretimlerinde:

Hedeflenen film kalinhig tavsiye edilen 25 - 60 um araliginin ¢ok lizerindeyse (optimum
mekanik/optik ozellikler kaybolabilir).
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Proses ve Dikkat Notlari

Dogru kosullarla maksimum tretim verimliligi ve raf omru.

@ Depolama Kurallari

Proses Parametreleri

Eriyik Sicakhgi: 160 — 200°C aralig.

Sisirme Orani (BUR): Optimum ozellikler icin
2:1.

Giivenlik: Eriyik polimer hava ile temasta
bozunur ve koku yapar; calisma alaninda
havalandirma sarttir.

A

Raf Omrii: Uretimden itibaren maksimum 6 ay.

Ortam: Dogrudan gunes 1sigindan, yliksek
nemden ve 40°C Uzeri sicakliklardan koruyun.

Uyari: Ortamdaki biyuk sicaklik dalgalanmalari
ambalaj ici yogusmaya yol acabilir; bu
durumda kullanmadan once kurutulmalidir.
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Seffaflik, Mukavemet ve Isleme
Kolayliginin Standardi.

TASNEE LD 1925AS; dahili katki paketi, puruzsiuz
Islenebilirligi ve kusursuz optik netligi ile 25-60 mikron
araligindaki sirink film ve esnek gida ambalaji projelerinizde
zaman ve maliyet tasarrufu saglayan optimum karardir.

Bi} >4 Teknik dokiiman (MSDS) ve numune talepleri igin iletisime gegin.
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